ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY ......ccciiniiiiiiiiiiiinnnneae,

Przedmiot zamodwienia:

Swiadczenie ustug medycznych z zakresu medycyny pracy

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: ZGOK/Z0/13/2019

Lp. | Rodzaj stanowiska pracy llos¢ Czynniki szkodliwe i ucigzliwe
zatrudnionych
os6b

1 Administracyjno-biurowi 14 I. Czynniki fizyczne: mikroklimat zmienny, obstuga monitoréw ekranowych powyzej 4 godzin dziennie, obcigzenia
uktadu miesniowo-szkieletowego,
1. Pyty: brak
I1l. Czynniki chemiczne: brak
IV. Czynniki biologiczne: bakterie, grzyby, wirusy przenoszone droga kropelkowg - kontakt z ludzmi
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pragdem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw
2 wysokos$ci, upadek z wysokosci, praca do 3 metrdw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty,
Istres zawodowy, stanowisko decyzyjne, staty duzy doptyw informacji i gotowos¢ do odpowiedzi

Automatyk 2 Czynniki fizyczne: hatas ponizej NDN, mikroklimat zmienny, drgania mechaniczne (obstuga zwyzek, podestow

ruchomych) obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego,
I. Pyty: - ponizej NDS

2 Il. Czynniki chemiczne: kwas siarkowy- akumulatory, oleje, smary
IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw
z wysokos$ci, upadek z wysokosci, praca powyzej 3 metréw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome
przedmioty, kolizja drogowa, praca w nocy

Dyspozytor Linii 4 I. Czynniki fizyczne: hatas ponizej NDN, mikroklimat zmienny, obcigzenia uktadu migsniowo-szkieletowego, obstuga
5 Technologicznej monitoréw ekranowych powyzej 4 godzin dziennie

. Pyty: - ponizej NDS




Il. Czynniki chemiczne: brak

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: praca do 3 metréw, porazenie pragdem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek
przedmiotow z wysokosci, upadek z wysokosci, , Sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty, stres,
fagresja, praca w nocy, stanowisko decyzyjne, staty duzy doptyw informacji i gotowos¢ do odpowiedzi

Gtowny energetyk

Czynniki fizyczne: hatas ponizej NDN, mikroklimat zmienny, drgania mechaniczne (obstuga zwyzek, podestow
ruchomych) obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego,

. Pyty: - ponizej NDS

I1l. Czynniki chemiczne: kwas siarkowy- akumulatory, oleje, smary

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pragdem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw
z wysokosci, upadek z wysokosci, praca powyzej 3 metréw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome
przedmioty, kolizja drogowa, praca w nocy

Gtéwny Ksiegowy

I. Czynniki fizyczne: mikroklimat zmienny, obstuga monitoréw ekranowych powyzej 4 godzin dziennie, obcigzenia
uktadu miesniowo-szkieletowego,

1. Pyty: brak

Il. Czynniki chemiczne: brak

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, grzyby, wirusy przenoszone droga kropelkowg - kontakt z ludzmi

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw

2 wysokos$ci, upadek z wysokosci, praca do 3 metréw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty,
stres zawodowy, stanowisko decyzyjne, staty duzy doptyw informacji i gotowos¢ do odpowiedzi

Gtéwny Technolog

I. Czynniki fizyczne: mikroklimat zmienny, obstuga monitoréw ekranowych powyiej 4 godzin dziennie,
raca powyzej 3 metréw, obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego,
. Pyty: brak
I1l. Czynniki chemiczne: brak
IV. Czynniki biologiczne: bakterie, grzyby, wirusy przenoszone droga kropelkowa - kontakt z ludzmi
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw
z wysokosci, upadek z wysokosci, praca powyzej 3 metréw, sliskie powierzchnie, praca w nocy, uderzenie o
nieruchome przedmioty, stres zawodowy, staty duzy doptyw informacji i gotowos¢ do odpowiedzi

Informatyk

I. Czynniki fizyczne: mikroklimat zmienny, obstuga monitoréw ekranowych powyzej 4 godzin dziennie, obcigzenia
uktadu miesniowo-szkieletowego,

1. Pyty: brak

Il. Czynniki chemiczne: brak

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, grzyby, wirusy przenoszone droga kropelkowa - kontakt z ludzmi

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pragdem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw




z wysokosci, upadek z wysokosci, praca do 3 metrdw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty,
staty duzy doptyw informacji i gotowos$¢ do odpowiedzi

Kierowca ( kat. C+E / 10 I. hatas ponizej NDN, mikroklimat zmienny, obcigzenia uktadu mie$niowo-szkieletowego,
serwisant sprzetu II. Pyty: - ponizej NDS
mobilnego) 1. Czynniki chemiczne: brak
10 IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw
2 wysokosci, upadek z wysokosci, praca do 3 metrdw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty,
kolizja drogowa, praca w nocy
Kierownik Dziatu / 8 I. Czynniki fizyczne: mikroklimat zmienny, obstuga monitoréw ekranowych powyzej 4 godzin dziennie, obcigzenia
zespotu uktadu miesniowo-szkieletowego,
. Pyty: brak
11 I1l. Czynniki chemiczne: brak
IV. Czynniki biologiczne: bakterie, grzyby, wirusy przenoszone droga kropelkowa - kontakt z ludzmi
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw
z wysokosci, upadek z wysokosci, praca do 3 metrdw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty,
Istres zawodowy, staty duzy doptyw informacji i gotowos$¢ do odpowiedzi
Mechanik/Mechanik- 5 I. Czynniki fizyczne: hatas ponizej NDN, mikroklimat zmienny, drgania mechaniczne (obstuga wézka widtowego,
Elektromechanik podestéw ruchomych) obcigzenia uktadu mie$niowo-szkieletowego,
I. Pyty: - ponizej NDS
l1l. Czynniki chemiczne: kwas siarkowy- akumulatory, oleje, smary (wézki widtowe)
12 o - . -
IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pragdem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw
z wysokos$ci, upadek z wysokosci, praca powyzej 3 metréw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome
przedmioty, kolizja drogowa, praca w nocy
Operator maszyny 19 I. Czynniki fizyczne: hatas — 0,37 NDN(Lex,s h - 80,7 dB), mikroklimat zmienny, obcigzenia uktadu migsniowo-
szkieletowego,
. Pyty: - ponizej NDS
Il. Czynniki chemiczne: brak
13 IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw

z wysokosci, upadek z wysokosci, praca powyzej 3 metréw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome
przedmioty, potracenia, stres zawodowy, kontakt z przedmiotami ostrymi, szorstkimi, wirujace elementy maszyn,
praca w nocy




14

Operator linii
technologicznej

I. Czynniki fizyczne: hatas — 0,36 NDN(Lex,sh- 80,5 dB), mikroklimat zmienny, obcigzenia uktadu migsniowo-
szkieletowego,

Il. Pyty: - Frakcja wdychalna 0,92 NDS , Frakcja respirabilna-0,35 NDS

I1l. Czynniki chemiczne: brak

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw

z wysokosci, upadek z wysokosci, praca powyzej 3 metréw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome
przedmioty, potracenia, stres zawodowy, kontakt z przedmiotami ostrymi, szorstkimi, wirujace elementy maszyn,
praca w nocy, stanowisko decyzyjne

15

Operator tadowarki

13

I. Czynniki fizyczne: hatas ponizej NDN, mikroklimat zmienny, obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego,
I. Pyty: - ponizej NDS

I1l. Czynniki chemiczne: kwas siarkowy — akumulatorowy, oleje, smary

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pragdem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw
z wysokosci, upadek z wysokosci, praca powyzej 3 metréw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome
przedmioty, kolizja drogowa

16

Pracownik ochrony

10

I. Czynniki fizyczne mikroklimat zmienny, obcigzenia uktadu migsniowo-szkieletowego

I. Pyty: - brak

Il. Czynniki chemiczne: brak

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pragdem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek z wysokosci, praca
do 3 metrow, sliskie powierzchnie, praca w nocy, uderzenie o nieruchome przedmioty, potracenia

17

Pracownik gospodarczy

I. Czynniki fizyczne: hatas ponizej NDN, mikroklimat zmienny, obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego,

. Pyty: - ponizej NDS

I1l. Czynniki chemiczne: brak

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw

z wysokosci, upadek z wysokosci, praca do 3 metrdw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty,
kolizja drogowa, stres

18

Prezes/ Wiceprezes

I. Czynniki fizyczne: mikroklimat zmienny, obstuga monitoréw ekranowych powyzej 4 godzin dziennie, obcigzenia
uktadu miesniowo-szkieletowego,

1. Pyty: brak

Il. Czynniki chemiczne: brak

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, grzyby, wirusy przenoszone droga kropelkowga - kontakt z ludzmi




V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw
z wysokosci, upadek z wysokosci, praca do 3 metrdw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty,
Istres zawodowy, kolizja drogowa

19

Sortowacz

53

I. Czynniki fizyczne: hatas — 0,06 NDN(Lex,sh- 72,5 dB),, mikroklimat zmienny, obcigzenia uktadu mie$niowo-
lszkieletowego

1. Pyty: - Frakcja wdychalna 1,52 NDS , Frakcja respirabilna- 2,60 NDS

I1l. Czynniki chemiczne: brak

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pragdem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw

2 wysokos$ci, upadek z wysokosci, praca do 3 metrdw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty,
stres zawodowy, potracenia

20

Wagowy

I. Czynniki fizyczne: hatas ponizej NDN, mikroklimat zmienny, obcigzenia uktadu mie$niowo-szkieletowego, obstuga
monitorow ekranowych powyzej 4 godzin dziennie

I. Pyty: - ponizej NDS

Il. Czynniki chemiczne: brak

IV. Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: porazenie pradem elektrycznym, pozar, wybuch, upadek przedmiotéw

z wysokosci, upadek z wysokosci, praca do 3 metrdw, sliskie powierzchnie, uderzenie o nieruchome przedmioty,
kolizja drogowa, stres




